DEUTSCHE NORM Juli 1998

Steckverbinder fur gedruckte Schaltungen fur Frequenzen unter 3 MHz —_—
Teil 9: Indirekte Steckverbinder flir gedruckte Schaltungen, Riickplatten und Dl N
KabelanschluB — RastermaB 2,54 mm (0,1 in) —
(IEC 60603-9 : 1990)
Deutsche Fassung EN 60603-9 : 1998 EN 60603'9

Diese Norm enthilt die deutsche Ubersetzung der Internationalen Norm IEC 60603‘9

ICS 31.220.10 Ersatz flr
DIN IEC 60603-9 : 1995-12

Deskriptoren: Steckverbinder, gedruckte Schaltung, indirekt

Connectors for frequencies below 3 MHz for use with printed boards -
Part 9: Two-part connectors for printed boards, backpanels and cable
connectors, basic grid of 2,54 mm (0,1 in) (IEC 60603-9 : 1990);
German version EN 60603-9 : 1998

Connecteurs pour fréquences inférieures a 3 MHz pour utilisation avec cartes
imprimées — Partie 9: Connecteurs pour cartes imprimées enfichables,
connexions fond de panier et connecteurs de cable, pour grille de base de
2,54 mm (0,1 in) (CEI 60603-9 : 1990);

Version allemande EN 60603-9 : 1998

Die Europidische Norm EN 60603-9 : 1998 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort
Flr die vorliegende Norm ist das nationale Arbeitsgremium UK 651.2 ,Steckverbinder” der Deutschen
Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE) zustandig.

Der Text der Internationalen Norm enthélt neben den gesetzlichen Einheiten auch die entsprechenden
GroBen in anglo-amerikanischen Einheiten.

Es wird ausdricklich darauf hingewiesen, daB die Anwendung dieser Einheit im nationalen amtlichen und
geschéftlichen Verkehr auf Grund des Gesetzes Uber Einheiten im MeBwesen vom 22. 2.1985 nicht zulés-
sig ist. Diese Einheiten dienen lediglich als Hilfestellung im amtlichen und geschéftlichen Verkehr mit
solchen Staaten, die noch mit diesen Einheiten arbeiten.

Anderungen
Gegeniiber DIN I[EC 60603-9 : 1995-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

— Deutsche Fassung EN 60603-9 ibernommen.

Frithere Ausgaben
DIN IEC 60603-9: 1995-12

Fortsetzung Seite 2 und 3
und 55 Seiten EN
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Fir den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des Ausgabedatums
und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die Verweisung auf die jeweils neueste
gultige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fir den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in Bezug genommene
Ausgabe der Norm.

Der Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ist nachstehend wiedergegeben. Zum
Zeitpunkt der Verdffentlichung dieser Norm waren die angegebenen Ausgaben gultig.

Klassifikation im

Deutsche Norm VDE-Vorschriftenwerk

Européische Norm Internationale Norm

- IEC 60050(581) : 1978 IEV Kapitel 581 : 1989 -

EN 60097 : 1993 IEC 60097 : 1970 DIN EN 60097 : 1993-09 -

HD 142 S3: 1991 IEC 60194 : 1988 DIN IEC 60194 : 1992-11 -

- Reihe Reihe -
IEC 60326 DIN |IEC 60326
EN 60352-1:1994 IEC 60352-1: 1983 DIN EN 60352-1: 1995-09 -

- IEC 60512-2: 1985 DIN IEC 60512-2 : 1994-05 -

- IEC 60512-3: 1976 DIN IEC 60512-3 : 1994-05 -

- IEC 60512-4: 1976 DIN IEC 60512-4 : 1994-05 -

- IEC 60512-5:1992 DIN IEC 60512-5: 1994-05 -

- IEC 60512-6: 1984 DIN IEC 60512-6 : 1994-05 -

- IEC 60512-7 : 1993 DIN IEC 60512-7 : 1994-05 -

- IEC 60512-8 : 1993 DIN IEC 60512-8 : 1994-05 -

- IEC 60512-9: 1992 DIN IEC 60512-9 : 1994-05 -

EN 60603-1: 1998 IEC 60603-1 : 1991 DIN EN 60603-1 : 1998-07 -

Nationaler Anhang NA (informativ)
Literaturhinweise

DIN EN 60097
Rastersysteme fiir gedruckte Schaltungen (IEC 60097:1991); Deutsche Fassung EN 60097 : 1993

DIN EN 60352-1
Lotfreie elektrische Verbindungen - Teil 1: Wickelverbindungen - Allgemeine Anforderungen, Priifverfahren und An-
wendungshinweise (IEC 60352-1 : 1983); Deutsche Fassung EN 60352-1: 1994

DIN EN 60603-1
Steckverbinder flr gedruckte Schaltungen fir Frequenzen unter 3 MHz — Teil 1: Fachgrundspezifikation — Allgemeine
Anforderungen (IEC 60603-1 : 1991); Deutsche Fassung EN 60603-1: 1998

DIN IEC 60194
Gedruckte Schaltungen — Begriffe; Identisch mit IEC 60194 : 1988

Reihe

DIN IEC 60326
Leiterplatten

DIN IEC 60512-2
Elektrisch-mechanische Bauelemente flr elektronische Einrichtungen — MeB- und Prifverfahren — Teil 2: Allgemeine
Untersuchungen, Prifungen des elektrischen Durchganges und Durchgangswiderstandes, Prifungen der Isolation und
Prifungen mit Spannungsbeanspruchung; Identisch mit IEC 60512-2 : 1985

DIN IEC 60512-3
Elektrisch-mechanische Bauelemente fir elektronische Einrichtungen - MeB- und Prifverfahren — Teil 3: Prifung der
Strombelastbarkeit; |dentisch mit IEC 60512-3: 1976

DIN IEC 60512-4
Elektrisch-mechanische Bauelemente fir elektronische Einrichtungen — MeB- und Priifverfahren — Teil 4: Prifungen mit
dynamisch-mechanischer Beanspruchung; Identisch mit IEC 60512-4: 1976

DIN IEC 60512-5
Elektrisch-mechanische Bauelemente fir elektronische Einrichtungen — MeB- und Prifverfahren — Teil 5: Aufprall-
prifungen (freie Bauelemente), Priifungen mit statischer Last (feste Bauelemente), Dauerprifungen und Uberlast-
priifungen; ldentisch mit IEC 60512-5:1992
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DIN IEC 60512-6
Elektrisch-mechanische Bauelemente flr elektronische Einrichtungen — MeB- und Priifverfahren — Teil 6: Klimatische
Prifungen und Prufungen der Létbarkeit; Identisch mit IEC 60512-6 : 1984

DIN IEC 60512-7
Elektrisch-mechanische Bauelemente fur elektronische Einrichtungen — MeB- und Prifverfahren - Teil 7: Prifungen der
mechanischen Bedienbarkeit und der Dichtheit (IEC 60512-7 : 1993)

DIN IEC 60512-8
Elektrisch-mechanische Bauelemente fur elektronische Einrichtungen — MeB- und Priifverfahren — Teil 8: Mechanische
Priifungen an Steckverbindern und mechanische Prifungen an Kontakten und Anschlissen (IEC 60512-8 : 1993)

DIN IEC 60512-9
Elektrisch-mechanische Bauelemente fur elektronische Einrichtungen — MeB- und Prifverfahren - Teil 9: Verschiedene
Priifungen; Identisch mit IEC 60512-9 : 1992

IEV Kapitel 581

|IEV - Internationales Elektrotechnisches Wérterbuch — Kapitel 581: Elektrisch-mechanische Bauelemente fiir elektroni-
sche Geréte
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EUROPAISCHE NORM EN 60603-9
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Februar 1998

ICS 31.220.10

Deskriptoren: Elektrisch-mechanische Bauelemente, Steckverbinder, Leiterplatten, freier Steckverbinder, Bezeichnung,
MaBe, Montage, Steckbedingungen, Prufungen

Deutsche Fassung

Steckverbinder flr gedruckte Schaltungen flr Frequenzen unter 3 MHz

Teil 9: Indirekte Steckverbinder fiir gedruckte Schaltungen, Riickenplatten und
KabelanschluB — Rastermal 2,54 mm (0,1 in)
(IEC 60603-9 : 1990)

Connectors for frequencies below 3 MHz for use with Connecteurs pour fréquences inférieures a 3 MHz pour
printed boards — Part 9: Two-part connectors for printed utilisation avec cartes imprimées — Partie 9: Connecteurs
boards, backpanels and cable connectors, basic grid of pour cartes imprimées enfichables, connexions fond de
2,54 mm (0,1 in) (IEC 60603-9 : 1990) panier et connecteurs de cable, pour grille de base de

2,54 mm (0,1 in) (CEI 60603-9 : 1990)

Diese Europdische Norm wurde von CENELEC am 1998-01-01 angenommen.

Die CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erflllen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne jede Ande-
rung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen
Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhéltlich.
Diese Europiische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch).
Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwor-
tung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt
worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Ddnemark,
Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Nieder-
lande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, Tschechische Republik
und dem Vereinigten Kdnigreich.

CENELEC

EUROPAISCHES KOMITEE FUR ELEKTROTECHNISCHE NORMUNG
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Briissel

© 1998 CENELEC - Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten. Ref. Nr. EN 60603-9 : 1998 D
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Vorwort

Der Text der Internationalen Norm |[EC 60603-9 : 1990, ausgearbeitet von dem SC 48B ,,Connectors” des |[EC TC 48 ,Electro-
mechanical components and mechanical structures for electronic equipment”, wurde der formellen Abstimmung unterworfen
und von CENELEC am 1998-01-01 ohne irgendeine Ab&nderung als EN 60603-9 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:
— spatestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene durch Verdffentlichung

einer identischen nationalen Norm oder durch Anerkennung ibernommen werden muB (dop): 1998-12-01
— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die der EN entgegenstehen,
zurtickgezogen werden missen (dow): 1998-12-01

Anhénge, die als ,,normativ“ bezeichnet sind, gehdren zum Norminhalt.
In dieser Norm ist Anhang ZA normativ.
Der Anhang ZA wurde von CENELEC hinzugeflgt.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm |IEC 60603-9 : 1990 wurde von CENELEC ohne irgendeine Abdnderung als Européische
Norm angenommen.

Einfihrung

Folgende IEC-Publikationen sind in dieser Norm zitiert:
60050(581) : 1978
International Electrotechnical Vocabulary (IEV), Chapter 581: Electromechanical components for electronic equipment
60097 : 1970
Grid system for printed circuits
60194 : 1988
Terms and definitions for printed circuits
60326
Printed boards
60352-1:1983
Solderless connections — Part 1: Solderless wrapped connections — General requirements, test methods and practical
guidance
60512
Electromechanical components for electronic equipment; basic testing procedures and measuring methods
60603-1 : 1981
Connectors for frequencies below 3 MHz for use with printed boards — Part 1: General rules and guide for the preparation
of detail specifications

Andere Publikationen:

ISO Standard 468 : 1982
Surface roughness — Parameters, their values and general rules for specifiying requirements

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir eine Gruppe von indirekten Sleckverbindern fir gedruckte Schaltungen und Kabelsteckverbinder in
Verbindung mit Ruckplatten. Die Gruppe umfaBt hochpolige Steckverbinder mit bis zu 96 Miniaturkontakten fur
Niederspannungsanwendungen, nachfolgend ,Signalkontakte” genannt, Steckverbinder mit bis zu 6 Kontakten flir hohe
Stréme, nachfolgend ,Hochstromkontakte” genannt, kombiniert mit bis zu 42 Signalkontakten und eine Reihe von 4-, 10-, 20-
und 64poligen weiblichen Kabelsteckverbindern mit den dazugehérigen Steckverbindern flr die Herstellung der Verbindung
mit der Rickplatte oder der Leiterplatte (siehe Bilder 1 und 2).
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Die Steckverbinder fir Leiterplattenmontage haben weibliche Kontakte zum AnschluB an Leiterplatten nach IEC 60326 mit
einem Raster von 2,54 mm (0,100 in), wie in IEC 60097 beschrieben.

Eine erste Baureihe von festen Steckverbindern mit Signalkontakten und Stiftgeh&usen ist auf der Riickplatte befestigt. Diese
Signalkontakte haben elastische EinpreBbereiche (wahlweise zuséatzlich I6tbar) passend fur Rickplatten mit einem Raster
von 2,54 mm (0,100 in), wie in IEC 60097 beschrieben. (Die EinpreBtechnik ist in Vorbereitung.)

Die Signalkontakte sind flir zusdtzliches Wickeln geeignet (siehe Bild 1).
Eine zweite Baureihe beschreibt Steckverbinder mit Létanschlissen fir Rickplattenbefestigung (siehe Bild 2).
Voreilende Kontakte kénnen an der Verbindung zwischen Leiterplatte und Rickplatte verwendet werden.

Die zweireihigen Kabelsteckverbinder sind fir den AnschluB von Rundkabeln mit bis zu 64 Leitern von 0,25 mm (0,010 in) oder
0,5 mm (0,020 in) Leiterdurchmesser geeignet. Die Verbindung erfolgt mittels Schneidklemmtechnik (Norm in Vorbereitung).
AuBerdem sind Steckverbinder fir Leiterplattenmontage, die mit diesen Kabelsteckverbindern steckbar sind, festgelegt
(siehe Bild 2).

Diese Norm ist in Verbindung mit IEC 60050(581), 60097, 60194, 60326, 60352-1, 60512 und 60603-1 und 60603-2 anzu-
wenden.
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Bild 1: Allgemeine Ansicht auf das Steckverbindersystem, mannlicher Steckverbinder, Baureihe 1 (EinpreBtechnik)
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Bild 2: Allgemeine Ansicht auf das Steckverbindersystem, méannlicher Steckverbinder, Baureihe 2 (gelotet)
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2 |EC-Normbezeichnung

2.1 Allgemeine Kodifizierung
Steckverbinder nach dieser Norm missen wie folgt bezeichnet werden:

60603-9 IEC L N N N L L L N N
Bezugnahme auf Anforderungs-
diese Norm stufe 1 oder 2
Bezeichnung der Bauform
Signalkontakte LP A Kontaktoberfldche
Mischbestiickung LP M Goldlegierung 1
Kabelsteckverbinder C SN Pb Legierung 3
Pd Legierung 4
Nicht anwendbar 0
Anzahl der Kontakte
001
004
010 Buchstabe fiir die Bezeichnung
020 der Unterscheidung
028
032 Steckverbinderkdrper B
042 Kompletter Steckverbinder C
064 Einzelkontakt S
096
Nicht anwendbar 000
Bezeichnung der Kontakte
Méannlich M
Weiblich F ID = Schneidklemmverbindung
Nicht anwendbar 0 LP = Leiterplatte

Bezeichnung der AnschluBtechnik

LP-Montage, L6ten, gerade, Leiterplatte 1,6 mm (0,063 in)
LP-Montage, Léten, 90°, Leiterplatte 1,6 mm (0,063 in)
LP-Montage, L6ten, gerade, Leiterplatte 2,4 mm (0,094 in)
LP-Montage, Loten, gerade, Leiterplatte 3,2 mm (0,126 in)
Mini-Wickel

Maxi-Wickel

ID Rundkabel, Leiterdurchmesser: 0,5 mm (0,020 in)

ID Rundkabel, Leiterdurchmesser: 0,25 mm (0,010 in)
Flachleitung, Durchmesser: 0,25 mm (0,010 in)

Schraub

Crimp

Nicht anwendbar

OrX«eITOTMTMOO® >

ANMERKUNG: ,L“ steht fur Buchstabe; ,,N“ steht flir Ziffer.

BEISPIEL: Steckverbinder Bauform A mit 96 weiblichen vergoldeten Kontakten mit Lotanschllissen, 90° gebogen fir 1,6 mm
(0,063 in) Leiterplattendicke, Anforderungsstufe 1:

60603-9 IEC-A096 FB-C1-1.
ANMERKUNG: In Abschnitt 4 zeigt die Normbezeichnung ein ,X“. Das bedeutet, daB das Kennzeichen variabel ist.
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3 Gemeinsame Merkmale

3.1 Montagemage

3.1.1 Bezugssystem

Eine Linie in der Montageebene des festen Steckverbinders, die durch die Mittelpunkte der Reihe ,b“ der méannlichen
Kontakte geht, wird als Bezugslinie verwendet, siehe Bilder 3 und 4. Die MaBe in 3.1.2 und 3.1.3 beziehen sich auf diese Linie.

3.1.2 Fester Steckverbinder

a) Allgemeines
Die festen Steckverbinder sind so konzipiert, daB die Signalkontakte einen elastischen Bereich flir den Einsatz in Rlck-
platten mit einer Dicke von 3,2 mm (0,126 in) haben. Dadurch kann wahlweise die EinpreBtechnik angewendet oder der
Kontakt auf der Rickplatte gelétet werden. Die Wahl der Verbindungstechnik ist abhé&ngig vom Lochdurchmesser der
Rickplatte und der Oberfliche sowie der Vorgabe des Anwenders. Die mannlichen Hochstromkontakte werden in den
Steckverbinderkorper eingesetzt und auf der Rlckplatte mittels Schrauben, die auch die entsprechenden Anschliisse
ermoglichen, befestigt. Das Stiftgehduse hat keine Befestigungslécher, entsprechende Ausformungen der ménnlichen
Signalkontakte ermdéglichen jedoch einen Festsitz.
Zusatzlich ist ein Steckverbinder mit geraden Létanschlissen fur Rickplatten mit 2,4 mm (0,094 in) Dicke festgelegt.

b) Lage von Kontakten und Anschlissen
Die Abstande zwischen den Kontaktspitzen betragen 2,54 mm (0,100 in) oder ein Vielfaches davon in der X- und Y-Achse.
Die Anschliisse der EinpreBkontakte sind so anzuordnen, daB automatische Verdrahtungstechniken anwendbar sind.

3.1.3 Bestiickte Leiterplatten

Die Anordnungen sind in Bild 3 (Steckverbindersystem, Baureihe 1) und Bild 4 (Steckverbindersystem, Baureihe 2) dargestellt
und in Tabelle 1 beschrieben:

— Lage der weiblichen Steckverbinder fur Leiterplattenmontage;

— Lage der Montageltcher der weiblichen Steckverbinder fur Leiterplattenmontage, siehe auch Bilder 30 und 31;

— Lage der Leiterplatte;

— Lage des Rasters auf der Leiterplatte.

Die Anschliisse der Signalkontakte des Steckverbinders fiir Leiterplattenmontage miissen in die Locher der Leiterplatten
nach |IEC 60326 passen, die in einem Raster von 2,54 mm (0,100 in) nach IEC 60097 angeordnet sind.

3.1.4 Isometrische Ansichten und Werte (siehe Bilder 3 und 4)

Tabelle 1
MaB- MaBe .
buchstabe mm in Erklarung
C, 94 3,701 Maximale Lénge des festen Steckverbinders
M 17,46 0,687 Bereich von 2,5 mm (0,098 in) fiir sichere Kontaktgabe
14,96 0,589 ANMERKUNG: Steckbedingungen siehe 3.2.
X - - -
X, 88,90 3,500 Abstand zwischen den beiden Montageldchern des
Steckverbinders fiir Leiterplattenmontage
ANMERKUNG: Die Montagelécher sind in einem Raster von
2,54 mm (0,100 in) nach IEC 60097 anzuordnen.
ar - - -
b* - - -
c 2,54 0,100 RastermaB der Anschliusse des festen Steckverbinders
d 5,08 0,200 Abstand zwischen Bezugslinie und Mittellinie einer Leiter-
platte mit 1,6 mm Dicke
e 5,08 0,200 Abstand zwischen der Kante der Leiterplatte und der ersten
Lochreihe des Steckverbinders flir Leiterplattenmontage
f 2,54 0,100 Abstand zwischen den Montageléchern und der ersten Loch-
reihe des Steckverbinders fiir Leiterplattenmontage
g 5,08 0,200 Abstand zwischen einem Montageloch und dem Loch fur den
AnschluB Nr 1 oder Nr 32 des Steckverbinders fiir Leiter-
plattenmontage
h* - - -
i 3,20 0,126 Dicke der Rlckplatte des festen Steckverbinders
* Keine mechanischen Befestigungslécher — Buchstaben nur fir den Bezug mit anderen genormten Steckverbinderfamilien.
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Freier Steckverbinder fir Leiterplattenmontage

Fester mannlicher Steckverbinder fir

Signalkontakte .
Leiterplatte

Ruckplatte

. . A /
Bezugslinie i /
A

Mittenzentrierung

Raster 2,54 mm (0,1 in)

Mannlicher Signalkontakt

Rickplatte —-—/r e
; an

Rippen fiir Vorzentrierung e

Fester Hochstromkontakt

ANEAN

Fester Steckverbinder flr
Mischbestickung

Bild 3: Isometrische Ansicht und BasismaBe fiir das Steckverbindersystem, Baureihe 1
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Freier Steckverbinder fir Leiterplattenmontage

Freier Steckverbinder fir
Signalkontakte .
——  Leiterplatte

V Mittenzentrierung

Raster 2,54 mm (0,1 in)

Ruckplatte _

Bezugslinie ~—— /‘//

Rippen flr Vorzentrierung ' 444 k g
Iy —
I : /
+ 2l ;
T .| o)
! U o . 10 X2
O :;4
4
|~ 7o | e
t+e
Hochstromkontakt @
° 4
A ( Ev--o- 4 11‘123
c ?
! | [ fass L
/ QDg
CF

[ré —1n

[COGHE

5;,1’0 00
. \
\\{b\“ N\

Fester Steckverbinder flr
Mischbestiickung i

=
AN

Bild 4: Isometrische Ansicht und BasismaBe fiir das Steckverbindersystem, Baureihe 2
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3.2 Steckbedingungen

3.2.1 n-Steckrichtung

Die Einstecktiefe muB so sein, daB der festgelegte Kontaktwiderstand in dem Bereich M = 14,96 mm bis 17,46 mm (0,589 in
bis 0,687 in) sichergestellt ist, das gilt auch fiir voreilende Kontakte (siehe Bild 5).

fa———————  Leiterplatte

Steckverbinder fir
Leiterplattenmontage

o Montageebene

AnschluB

Bild 5

Ein ausreichender Schutz der Spitzen der voreilenden Kontakte muB gegeben sein. Diese Kontakte werden weiter als die

Signalkontakte in die Rlckplatte eingesetzt, wie in Bild 6 dargestellt, und die Spitzen dieser Kontakte haben eine Voreilung

von nominell 0,85 mm (0,033 in) gegeniliber den anderen Kontaktspitzen.

ANMERKUNG: Zur Sicherstellung der voreilenden Kontaktfunktion wird empfohlen, das elektrische Signal der voreilenden
Kontakte parallel an den vorstehenden Kontakten an beiden Enden jeder bestlickten Kontaktreihe anzulegen.

1,3 mm min.
(0,051 in min.)

NS
A

10,15 mm max.
(0,400 in max.)

Ménnlicher
EinpreBkontakt =

NN NN N N

N

& »

Rickplatte ]

8,9 mm min.
N {0,350 in min.)

.

NN

ANMERKUNG: Wenn der ménnliche Steckverbinder vom Anwender komplettiert wird, ist er flr die Einhaltung der in Bild 6
angegebenen MaBe verantwortlich.

Bild 6

3.2.2 Senkrecht zur Steckrichtung

Die Konstruktion der Steckverbinder fir Leiterplattenmontage und der festen Steckverbinder muB so ausgefihrt sein, daB
ein Versatz von maximal 2 mm (0,079 in) in Querrichtung und 1 mm (0,039 in} in L&ngsrichtung ausgeglichen wird, vorausge-
setzt, die Leiterplatte ist schwimmend angeordnet (siehe Bild 7).

ANMERKUNG: Bei zwei kompletten Steckverbindern, die starr in Reihe auf einer Rickplatte und einer Baugruppe montiert
sind, wird durch eine Positionstoleranz von 0,1 mm (0,004 in) bezlglich des Durchmessers der AnschluBlécher auf den
Leiterplatten das korrekte Ausrichten und Stecken des Steckverbinders ohne die Verwendung einer Zusammenbauvor-
richtung sichergestellt.

Die Mittenzentrierung reduziert das gesamte Toleranzfeld bei der Reihenmontage, so daB in der Praxis ein ordnungsgemaBes
Eindringen der Kontakte in die weiblichen Kammern auch bei maximaler Schréaglage der Leiterplatte und bei Durchbiegung
der Rickplatte sichergestellt ist. Die vorstehenden Rippen verldngern die Fase an der langen Seite des festen Steckver-
binderkdrpers und unterstltzen die endglltige Ausrichtung des weiblichen Steckverbinders bei gebogenen Leiterplatten
(siehe Bild 7).
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———" Mittenzentrierung

2 mm 1 mm
(0,079 in) (0,039 in)

¢ - T T
LN, Ju - Ly
FP\/ [

Rippen fir Vorzentrierung

Bild 7

3.2.3 Schraglage

Die Konstruktion der Steckverbinder fir Leiterplattenmontage und festen Steckverbinder muB so ausgefiihrt sein, daB eine
Abweichung von 4° in Langsrichtung und 2° in Querrichtung ausgeglichen wird und die Voreilung sichergestellt ist, sofern
solche Kontakte in jeder Reihe in der ersten oder zweiten Position beider Enden jedes Steckverbinders vorhanden sind (siehe

Bild 8).
12% E

lL _________ I
Bild 8
3.3 Bauformen
Tabelle 2
Art und Anzahl der Kontakte 032 | A064 | A09s | Mo14 | Mo2s | mo42 | coos | coto | cozo | coss
Kleinster Abstand zwischen
benachbarten Kontakten 5 4 4 4 6
n x 2,54 mm
(n x 0,100 in)
St.rombelastbarkeit bei 70°C 1,3A Signalkontakte: 1,3 A 1,3A
(siehe Abschnitt 6) Hochstromkontakte:
30AY
Minimale Luft- und Kriechstrecke?: 1,8 mm (0,071 in)

zwischen Kontakten und Masse
Kriechstrecke

Luftstrecke 1,6 mm (0,063 in)
zwischen benachbarten Kontakten
im Raster 2,54 mm (0,100 in)

Kriechstrecke 1,2 mm (0,047 in) 0,5 mm (0,020 in)

Luftstrecke 1,2 mm (0,047 in) 0,5 mm (0,020 in)
zwischen benachbarten Kontakten
im Raster 5,08 mm (0,200 in)

Kriechstrecke 3,0 mm (0,118 in)

Luftstrecke 3,0 mm (0,118 in)

) Der maximale Bemessungsstrom je Kontakt ist auch von der Crimpverbindung abh&ngig. Der Bemessungsstrom je

Steckverbinder bei 70° betrdgt max. 65 A.

2 Anwendungsinformation:

— Die zuldssigen Betriebsspannungen sind abhéngig von den Einsatzbedingungen und den anwendbaren oder vorge-
schriebenen Sicherheitsbestimmungen.

— Verringerungen der Luft- und Kriechstrecken, die durch die Leiterplatte und/oder Verdrahtung bedingt sind, missen
gesondert beachtet werden.
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4 MaBe

4.1 Allgemeines

Die UrsprungsmaBe sind in Millimeter angegeben. Die folgenden Zeichnungen sind in Projektionsmethode 1 dargestellt. Die
Steckverbinder brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen, nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten. Die
UrsprungsmaBe in Abschnitt 3 sind obligatorisch, werden aber in den folgenden Abschnitten nur wiederholt, wenn unbedingt
notwendig.

4.2 MaBe der festen Steckverbinder und der Gehause

4.2.1 MaBe der Kontakte (Reihe 1)
4.2.1.1 Signalkontakte fur Kabelsteckverbinder und Wickelverbindungen, Bauformen 60603-9 IEC-A001 ME-SX-X

5,6 mm min. 5,1 mm min.
{0,220 in min.) Bereich Z (Tabelle 3) {0,201 in min.)
Bereich Y 2 Bereich X |
~ <
El. — 20 B R —
1 rgi 1
® 8] o
- o1 -10.2 0,2 —Jo.
=Rranle| L]oiom]s =[5 ]8] =[St D
Positionierungslécher (Anmerkung 1)
Kmin
E 015 mm
D c 0,006 in B =
N e 1T -
: ‘:Li:I F— 0.1 mm
—_o‘ - ) > =10.004in| C
N D ¢ Fr B .
’L;___ . —_— e — —— —
] il

\
Elastischer EinpreBbereich

Kontaktoberflachen R 0,05 mm max.

. T
Q {Anmerkung 2) (0,002 in max.) Kontaktoberflichen

{Anmerkung 2)

T
Schnitt B-B Schnitt C-C Schnitt D-D
[bis 8,2 mm (0,323 in)
von der Spitze]

Bild 9

ANMERKUNG 1: Bezliglich der MaBe der Anbindungsstreifen wird empfohlen, daB die Positionierungslécher zwischen
Hersteller und Anwender vereinbart werden (fir automatische oder halbautomatische Fertigung).

ANMERKUNG 2: Kontaktoberflache gepragt, um die Kontaktgabe bei bis zu 6° verdrehten Signalkontakten sicherzustellen.

Tabelle 3
Bereich X Y z
Gesteckt mit Steckverbinder far Freier Kabelsteckverbinder Rickplatte und
Leiterplattenmontage Wickelverbindung
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A B C D
mm 32,40 14,65 0,75 0,55
32,20 14,50 0,70 0,45
in 1,276 0,577 0,0295 0,022
1,268 0,571 0,0276 0,018
G H I K L M
mm 0,45 1,35 0,25 min 0,3 0,25
0,35 1,25 0,15 8,2 0,2 0,10
in 0,018 0,053 0,010 min. 0,012 0,010
0,014 0,049 0,006 0,323 0,008 0,004
P Q R T
mm 0,61 0,70 0,86 0,69
0,56 0,65 0,76 0,59
in 0,024 0,028 0,034 0,027
0,022 0,026 0,030 0,023
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4.2.1.2 Signalkontakte flir Wickelverbindungen nach IEC 60352-1, Bauformen 60603-9 IEC-A000 MF-SX-X

5,1 mm min.

Bereich Z (Tabelle 5) (0,201 in min.)

Positionierungslécher (Anmerkung 1)
\/—

S0, c 8
- —

— )
}Er_ )
c R 0,2 mm max. B8

—
(0,008 in max.)

.;

R 0,05 mm max.

(0,002 in max.)

t : A A T

Elastischer EinpreBbereich

Fan

B,

A4 (Bauform 1)

Ao (Bauform 2)

R 0,08 mm max.

\
/

Kontaktoberflachen
(Anmerkung 2)

Schnitt B-B

Schnitt C-C
Bild 10

ANMERKUNG 1: Bezlglich der MaBe der Anbindungsstreifen wird empfohlen, daB die Positionierungslocher zwischen
Hersteller und Anwender vereinbart werden (flir automatische oder halbautomatische Produktion).

ANMERKUNG 2: Kontaktoberflache geprégt, um die Kontaktgabe bei bis zu 6° verdrehten Signalkontakten sicherzustellen.

Tabelle 5

Bereich X Z

Steckverbinder fr
Leiterplattenmontage

Gesteckt mit Ruckplatte und Wickelverbindung

Tabelle 6: MaBe in Bild 10

Full document details: DIN EN 60603-9:1998-07

A A, A, B B, C D E
mm 0,66 241 29,1 0,70 15,35 1,6 0,68 1,65
0,56 23,9 28,9 0,65 15,20 1,4 0,58 1,50
in 0,026 0,949 1,146 0,028 0,604 0,063 0,027 0,065
0,022 0,941 1,138 0,026 0,598 0,055 0,023 0,059
Andere MaBe siehe Bild 9 und Tabelle 4.
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